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THT-Wellenl6tung
THT wave soldering

Ts Vorheiztemperatur
preheat temperature

T, Spitzentemperatur
peak temperature

t; Vorheizzeit
preheat time

t, Lotzeit
soldering time

SMT-Reflowlétung
SMT reflow soldering

Ts Vorheiztemperatur
preheat temperature

T, Léttemperatur
soldering temperature

T, Spitzentemperatur
peak temperature

t; Vorheizzeit
preheat time

t, Lotzeit
soldering time
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Temperaturprofile fiir Bleifrei-L6tprozesse*
Temperature profiles for lead-free solder processes*
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Die dargestellten Lotprofile basieren auf Tests mit Prufleiterplatten, unabhangig von speziellen Applikationen oder Baugruppenaufbauten.
* Achtung: Produkte der Serien 01, 11, 15, 16, 23, 24, 25, 60, 61 (MB...), 67 (MC..., ME...) kdnnen hiervon abweichen. Bitte Datenblatt anfordern.

The given solder profiles are based on experiments with test circuit boards, not respresenting special applications or assembly layouts.
* Attention: Products of the series 01, 11, 15, 16, 23, 24, 25, 60, 61 (MB...), 67 (MC..., ME...) can differ hereof. Please ask for data sheet.
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